'CUTTING COMPOUND 10520

cz

Inovativni, vysoce abrazivni lestici pasta urena k odstranéni hlub3ich skrdbanc( z laku. Snadno odstraiiuje
stopy brusného papiru P2000 a hologramii. Bezpecné obnovuije lesk laku. Pasta ve svém slozeni neobsahuje
silikon, coz urychluje proces lesténi.
Névod k pouziti: Pro pouZziti s lesticim strojem a lesticimi kotouci odpovidajici tvrdosti. Zbytky pasty odstrarite
utérkou z mikrovlékna.
UFI: CIKW-8051-300C-DFH2

MADE IN JAPAN

Dovozce: Nowy Samochdd S.A.
ul. Zbyszka Cybulskiego 3

00-725 W , Polsko,
| SOFTO9. 7501544348, mosoftog.eu 497575910320

}




